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Kémiai metallurgiai médszerek alkalmazdsa néhany
precipitacios és feliilettechnikai rendszerben. II. rész

5. Bevonatképzés hidrometallurgiai mdd-
szerekkel

A vizes kozeg( kémiai metallurgiai (hidro-
metallurgiai) médszerek alkalmasan ki-
hasznélhatok szamos fémes szerkezeti elem
vagy gépalkatrész feliiletének az adott
funkciondlis célnak leginkabb megfelels
médositdsara is. Ilyen iranyd kutatasaink
koziil az aluminium feliiletkezelésének
egyik Ujszer(i lehet§ségét mutatjuk be az
alabbiakban.

5.1. Aluminium kémiai (vegyi) nikkelezése

Az aluminiumalapl 6tvozetek felhasznala-
sanak korét jelentdsen lehet bdviteni az
adott célnak legjobban megfelel§ funkcio-
nalis bevonat kialakitdsaval. A kémiai nik-
kel-foszfor bevonatok e teriileten igéretes
megoldast jelenthetnek, feltéve, hogy a na-
gyon kdnnyen oxidalédé aluminiumszubszt-
rat alkalmas el6kezelésével biztositani lehet
a bevonat megfeleld tapadasat és a kiépiilé
bevonat megkivant jé tulajdonsagait (hGve-
zetés, elektromos vezetés, porozitds,
egyenletesség, mikroszerkezet, fény sth.). A
szamos el6kezelési recept [53] ellenére még
ma is legelterjedtebben a kétszeri cinka-
tozds médszerét [54] haszndljak a gyakor-
latban. Az utébbi par évben laboratériumi
vizsgdlataink célja a cinkdtos elSkezelés és
néhany tovabbi el6kezelési modszer hatasa-
nak tanulmanyozasa volt az enyhén savas és
adalékolatlan kémiai nikkelezg fiirdnkbél
AlMg, tipusd aluminiumdtvizet szubsztrat-
ra levalasztott nikkel-foszfor rétegek fonto-
sabb tulajdonsdgaira [55, 56].

A meglehet@sen dsszetett, feliiletkatali-
zalt kémiai nikkel-foszfor levalas soran sza-

mos részfolyamat ereddje adja a nanostruk-
turdlt (esetenként amorf) Ni-P bevonat ki-
éplilését a megfelelen el6készitett és eld-
kezelt szubsztrat feliiletén, melynek leg-
fontosabb lépései az aldbbiak.

A nikkelionok foszfindtos (hipofoszfi-
tos) redukciéjanak brutté reakciéja:

2 H2P02_ + 2 H20 + N'iZ+ - 2 H2PO3_+ H2
+ 2 H* + Ni° (4)

A Niz*-ionok redukcigjdhoz az elektrono-
kat a foszfinationok oxidaciéja szolgéltatja,
aminek eldfeltétele, hogy a foszfinatanio-
nok adszorbedlédjanak a katalitikus hatdsd
szubsztrét feliiletén, azaz:

HoPO,™ — (H2P0, ™) as (5)

A katalitikus hatasd feliileten adszorbe-
alédott foszfinatanion oxidacidjat pedig az
alabbi részfolyamatokkal jellemezhetjiik:

(H2P0;™ )ags — HPO, + H* (6)

HPOZ._ + Hzocat_' H2P03_ +e +H*
7)

2H H, 8)

A hipofoszfit (foszfinat) /(H,P057),4/
atalakuldsa tehata P-H kotés (homoli-
tikus) felszakadasdval kezdédik, majd az
igy keletkez6 H,P0,°~ gyok (koztitermék)
altaldban mar konnyen oxidalodik, melynek
eredményeképpen ortofoszfit és hidrogén-
gaz keletkezik /(7) és (8) reakciok/.

A hipofoszfitos kémiai nikkellevaldssal
azonban egy fontos kisér§ folyamat is
egyiitt jar, nevezetesen az elemi foszfor le-
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valdsa, mely beépiil a nikkelbevonatba.
(Ezért is szerencsésebb nikkel-foszfor levé-
l[asrél beszélni a hipofoszfitos nikkelezd
fiirdék alkalmazdsa kapcsan!) A foszforle-
vélds torténhet a katalitikus hatdsu feliile-
ten adszorbealédott atomos hidrogén altal:

H,P0,™ + H,4s — H,0 + OH™+P  (9)

Az (n. elektrokémiai mechanizmus sze-
rint pedig az elemi foszfor az aldbbi kdzvet-
len katédos folyamat eredménye:

H,P0,”+2H* + e —P + 2H,0 (10)

Az inkabb ligos kémiai nikkelezé fiir-
dékben emellett még feltételezik — az dn.
Cavallotti és Salvago-féle [57] mechaniz-
mus szerint — a katalitikus hatdsu nikkelfe-
lilet kozvetleniilis reakcidba léphet a hipo-
foszfittal az aldbbiak szerint:

Niggt + HaPO,~ —» P+ (Ni*OH ™) g5 + OH™
(11)

ahol a (Ni*OH7),q, jeloléssel egy, a fe-
lileten adszorbedlodott Ni(I)OH /azaz hid-
rolizalt Ni*/ speciesztjeloltiink.

A kémiai (vegyi) nikkelezést alkalmazdk
el6tt jol ismert, hogy a szubsztrdt anyaga-
nak és feliiletallapotanak a levalasi folyamat
kezdetén (és sokdig még utana is!) megha-
tarozéan fontos hatdsa van a kiépiilé bevo-
nat szamos tulajdonsagara (példaul a tapa-
ddsara, szerkezetére, porozitasara stb.). Eb-
b6l a szempontbél a passziv dllapotd (oxid-
filmmel boritott feliiletd) aluminium aligha
lehet katalitikus hatdsd, és amennyiben a
kémiai el6kezelések (pacolds/maratds) so-
ran az aluminium feliilete fémesen aktivwa
valik, akkor pedig a nikkelnél jéval negati-
vabb elektrédpotencidld aluminium a vele
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érintkezéshe keriil§ kémiai nikkelezé fiirdé
csaknem valamennyi komponensével (a
Ni2*-ionokkal, a hipofoszfit-anionnal, a
H*/H,0/0H" specieszekkel, a komplexképzd
és/vagy pufferhatast adalékokkal) is kémiai
reakcidba léphet. Amennyiben ennek kovet-
keztében oldhatatlan vagy a feliileten ad-
szorbedltan visszamaradé reakci6termékek
keletkeznek, akkor kevéssé lehet j6 mingsé-
gl Ni-P bevonat kiépiilésére szamitani. Az
aluminium esetében tehat a megfelel§ eld-
kezelésnek nagyon nagy a jelentgsége.

5.2. Aluminium (AlMg,) szubsztrat
eldkezelése kémiai nikkelezéshez

A legelterjedtebben hasznalatos cinka-
tozason (1. tablazat) kiviil megprébaltunk
tiszta nikkelfilmet (2. tdblazat) is leva-
lasztani a tisztitott és kémiai Gton poliro-
zott/maratott AlMg, mingségl prébale-
mezekre; de ezeken tdlmenden egy Gjsze-
rd el6kezelés (3. tablazat) hatdsat is vizs-
galtuk, mely utébbindl semmilyen cemen-
talhaté kationt nem tartalmazott az elé-
kezel§ fiirds. Osszehasonlitas céljabol
egyes prébalemezeket kozvetleniil is be-
vontunk Ni-P réteggel. (Ezeket a tovdbbi-
akban a Ni-P/Aljeldléssel szerepeltetjiik.)

A 11. abran jol lathat6, hogy a kémiai
pacolds és oblités utdn cinkdtozassal (2-es
gorbe, +), illetve a meleg, hipofoszfitos az-
tatdssal (4-es gorbe, o) elékezelt alumini-
umlemezeknek az osszehasonlité telitett
kalomel (SCE) elektrédhoz képesti potenci-
alja masodpercek alatt eléri az (n.'steady
state' levdldsi (dep) potencialt. Ezzel szem-
ben erre az llandésult értékre kiilonosen a

kémiai pacolds utdn nyilvanvaléan tobbé-
kevéshé aktivva valt és semmilyen elékeze-
lést sem kapott aluminiumszubsztrat (1-es
gorbe) potencidlja all be a leglassabban. Ez
az indukciés periédus a csupasz feliiletd
aluminium esetében csaknem egy teljes
percig elhdzédik. A csak egy-két pm-es vas-
tagsdgu Ni-P filmmel bevont darabok eseté-
ben ennek a ténynek az ennyire vékony be-
vonatok tulajdonsdgaira (példaul a porozi-
tdsdra, korrézi6allésagara) is nyilvanvalo-
an jelentds hatdsa van.

A kémiai nikkel-foszfor levaldas megindu-
lasakor mégis a legnegativabb potencialrol
(-1,2 Vscg) a cinkdtozott feliiletli szubsztrat
(2-es gorbe) potencidlja kezd el névekedni,
ami arra utal, hogy az aluminium feliiletére
cementdlt cink egy része kezdetben az ol-
datba vandorol (Zn — Zn?*), és emiatt told-
dik el a mintalemez potencidlja a katédos
irdnyba. Ezt a folyamatot azonban hamaro-
san elfedi a kémiai nikkellevélds el6rehala-
désa, és a potencidl hamarosan beall a Niz*
és a H,P0, ionok kozott, feliiletkatalitikus
reakciéra jellemz6 (-0,63 Ve koriili) levala-
si potencidl értékre.

Az indukciés periédus utan 30-60 perc,
vagy még hosszabbidd alatt levalasztott Ni-
P rétegek levaldsi potencidlja mar jéval ke-
vésbé kiilonb6z4, vagyis hosszabb idé eltel-
tével mar csak a Ni-P bevonat tovabb-
épiilése/vastagodasa a leginkdbb meghata-
rozé folyamat.

5.3. Az elbkezelések utan kepzett Ni-P
rétegek jellemzese

A kémiai nikkel-foszfor bevonatok és az

1. tablazat. Erdsen ligos, cinkatos el6kezel fiir-
d6 vékony cinkfilm kialakitdsara az AlMg, 6tvo-

zet szubsztrat feliiletén

Natrium-hidroxid, NaOH 400g-dm
Cink-szulfat, ZnS0, - 7H,0 120g-dm™
Natrium-kdlium-tartarat 6g-dm3
Hémérséklet 293K
Martasi/kezelési tartzkodasi id6 1 min

A cinkatozassal eldkezelt, kémiai nikkelezett

probalemezek jelolése: Ni-P/Zn/Al

2. tablazat. Fluoridos (cementdld) nikkele-
26 fiird6 az AlMg, Otvozet szubsztratok fe-

liiletének el6kezelésére

Nikkel-szulfat, NiSO, - 7H,0 28 g-dm3
Folysav, HF, 40% 90g-dm3
Borsav, H3B0; 40g-dm3
Hémérséklet 293K
Martasi/kezelési tartézkoddsiidd 1 min

A cementaldssal nagyon vékony nikkelfilm-
mel bevont, majd ezt kbvetéen kémiai nik-

kelezett mintalemezek jelolése:

Ni-P/Ni/Al

3. tablazat. Adszorpcids hipofoszfitos réteg
képzésére alkalmas kezel§ fiird§ az AlMg,
Otvozet szubsztratok feliiletének el6kezelé-

sére

Natrium-hipofoszfit, NaH,P0,-H,0| 30g-dm™
Tejsav, 80% 20cm3-dm™3
pH 4,6
Hémérséklet 358 K
Martdsi/kezelési tartézkodasi id§ 5 min

A meleg hipofoszfitos fiirdében eldkezelt,
majd kémiai nikkelezett probalemezekjelo-
lése: Ni-P/HP/AL

M 11. dbra. A kiilonféle elSkezelések utan, a kémiai nikkelezés kozben

mért Egep potencidlok az idd fiiggvényében [56]

1: Ni-P/AL; 2: Ni-P/Zn/Al: 3: Ni-B/Ni/Al: 4: Ni-P/HE/AL
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M 12a dbra. Cinkdtozassal el6kezelt (Ni-P/Zn/Al) aluminium prébalemez

GDOES profilelemzése
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alap (szubsztrat) kapcsolédasdnak ergssé-
gére (tapadds), és maganak a bevonatnak a
funkciondlis szempontbél fontos fizikai és
kémiai jellemz&ire a mélység szerinti Osz-
szetétel valtozasa (a kémiai elemi és a ve-
gyiiletfazisok szerinti dsszetétel véltozdsa
egyardnt) meghatdroz6 hatassal van. A kiil-
s§ hatdrfeliilett6l befelé hatolé dn. pro-
filanalizis a mikrométeres nagysagrendbe
es6 bevonatok esetében ma mdr viszonylag
kényelmesen elvégezhetéa Glimm-kisiilés-
sel gerjesztett plazmasugarral (GD = glow
discharge) dolgoz6 optikai emisszids spekt-
rometria (OES) médszerével [58]. GDOES
technikdt alkalmazva [59] hatdroztuk meg
a kiilonboz6 eldkezelések utan nikkelezett
prébdink mélység szerinti Osszetételét a
fontosabb elemekre. A 12a, b dbran két
olyan prébarél késziilt felvételt lathatunk,
amelyek kiils6 feliiletei - a rajtuk elvégzett
gyorsitott korr6ziés laboratériumi vizsgéla-
tok kdvetkeztében — mar jelent§sebb mér-
tékben oxidalédtak. A cinkdtozdssal el6ke-
zelt mintan (12a dbra) kialakitott 3-4 pm-
es Ni-P bevonat vastagsaga lathatéan még
olyan csekély, hogy agresszivabb korr6ziés
kozegben az ilyen vékony bevonatnal (el
s@dlegesen nyilvdnvaléan az Ghatatlanul
meglévé kicsiny porusokon keresztiil) akar
a bevonat/szubsztrat hatarfeliiletig is be-
sziiremkedhetnek a vizes korréziés kozeg-
nek a korréziés szempontbdl aktiv alkotéi
(oldott oxigén, savprotonok, hidroxidio-
nok, kationok, anionok sth.). Agresszivabb
vizes korr6zids kdrnyezetben torténd fel-
haszndlds esetén tehat - a kémiai nikkele-
zés gyakorlatanak is megfelelden - leg-
aldbb 15-20 pm-es vastagsagu Ni-P réteget

4. tblazat. A tomegvaltozds (Am) és a keresztmetszeti csiszolatokon (SEM) mért értékek alapjan
meghatarozott Ni-P bevonatvastagsdgok a kiilonb6z6 médon el6kezelt mintdaknal

Bevonatvastagsag, Bevonatvastagsdg, Bevonatvastagsag,
pm pm pm
/Am alapjan/ /Am alapjén/ /SEM alapjan/
(30 perces levélasztas) | (60 perces levdlasztds) |(60 perces levalasztds)
Ni-P/Al 8,8 17,7 13,5
Ni-P/Zn/Al 6,4 11,9 9,2
Ni-P/Ni/Al 6,3 12,1 9,4
Ni-P/HP/AL 8,6 17,5 17,2

sziikséges levdlasztani. Az el6bbinél vasta-
gabb bevonattal nikkelezett prébalemezrél
késziilt GDOES felvételen (12b abra) azt ki-
vantuk szemléltetni, hogy mennyire egyen-
letes a vastagabb bevonatta kiépiil§ Ni-P
rétegben a Ni és a vele egyiitt levalé elemi
foszfor elemeloszldsa.

A 12a abrdn viszont még az szembet(i-
né, hogy a Ni-P levdlasztdshoz cinka-
tozassal el6készitett aluminiumszubsztrat
és a bevonat kozotti hatarfeliileten az eld-
kezel§ oldatbél kicementdlédott cink - a
kémiai nikkelezés kezdetén észlelt beol-
dédas ellenére — még egyértelmien kimu-
tathat6 volt, vagyis az ezzel a médszerrel
el6kezelt, majd Ni-P réteggel bevont da-
rabok esetében ezzel a kdzbiils§ cinkfilm-
mel egy-egy kiilonlegesebb (pl. mikro-
elektronikai) felhaszndlds esetén szamol-
ni kell. Emellett a tdlsdgosan vékonyan
nikkelezett darabok esetén a cink hatdrfe-
liileti jelenléte - a rétegporozitds fliggvé-
nyében - a korréziés folyamatokra is ha-
tassal lehet.

A kiilonboz6 feliilet-elSkezelési mbdsze-
rek alkalmazasa utdn 30, illetve 60 perces

levalasztassal nyert Ni-P bevonatok réteg-
vastagsdgait a 4. tablazatban foglaltuk 6sz-
sze [55,60]. Az adatokbdl lathatd, hogy a
hipofoszfitos eldkezelésnek a kémiai nik-
kel-foszfor levalds sebességére nincs kiild-
nosebb gétlé/lassité hatdsa, ami ennek az
el6kezelésnek a gyakorlati alkalmazhatdsa-
gat tekintve kifejezetten el6nyds, lévén ma-
ga a kémiai nikkelezés egy viszonylag lass
bevonétechnika.

A rontgendiffrakciés méréstechnika
megfeleld alkalmazasdval [56,61] informa-
ciét nyerhetiink mind a szubsztrat, mind a
kémiai nikkel-foszfor bevonat kristalyos, il-
letve amorf szerkezetérél. A 13. dbran lat-
hat6 felvétel kiértékelése alapjan megdlla-
pithaté volt, hogy a diffraktogramok az
amorfallapotl anyagok jellegzetes lefutdsi
diffrakciés képét mutatjdk, a hosszitavi
rendet nem tartalmazé szerkezet jellegze-
tesen széles intervallumra kiterjedd széras-
képét. Néhdny diffraktogramon kristdlyos-
sagra utald csucsok is jelentkeztek. Ezek
helye azonban megegyezett a szubsztrat
szerepét betolté aluminiumlemez rdcssik-
tdvolsdgainak megfeleld reflexids helyek-
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M 12bdbra. A hipofoszfitos fiird6ben el6kezelt (Ni-P/HP/AL) alumi-

nium prébalemez GDOES profilelemzése

A{111}, Al{200}, Al{220}

r6l készitett diffraktogramok. [155] Az Al szubsztraton azonositott cstcsok rendre:
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W 14cdbra. A Ni-P/Ni/Al minta feliilete 60 per-
ces kémiai nikkelezés utdn (SEM kép)

W 14d dbra. A Ni-P/HP/Al minta feliilete 60 per-
ces kémiai nikkelezés utdn (SEM kép)

kel. Ezért elvégeztiik az aluminiumlemez
diffrakciés mérését is a levalasztott Ni-P ré-
teggel nem boritott részen (lasd az 'Al' jel-
zés(i gorbét!). Ezen a felvételen az ebbe a
szogintervallumba esé {111}, {220} és
{220} Miller-indexd sikok reflexi6i latha-
tok. Az aluminiumlemez, mint ahogyan az
varhatd is volt, elég erGsen textlrds. Az
egyébként legintenzivebb {111} sik nagyon
kis intenzitasu, s legerGsebb a normélisan
csak 30%-os {220} sik.

A levélasztott rétegrél készitett felvéte-
leken jelentkez§ cstcsok az Al-csticsoknak
felelnek meg. Ezek tehat inkabb alumini-
umcstcsok, mintsem a réteg kristalyos alla-
potdra utalok. A csticsok kiilonb6z6 erdssé-
ge elsédlegesen a nem egyenletes réteg-
vastagsaggal, és esetleg a Ni-P réteg anya-
ganak lazabb vagy tomorebb szerkezetével
is Osszefiiggéshen lehet.

Az amorf réteg rendezetlen helyzetd

atomjairél kapott széles szdrds eléggé elfe-
di a nem tdl erés Al{200} csticsot, mig a
legerGsebb Al{220} reflexié helyén mar
csak az abszorpcié miatti gyengiilést ta-
pasztaljuk. Ennél a mintasorozatnal érde-
kes volt a vizsgalt Ni/Zn/Aljeld minta visel-
kedése: ezen a {200} cstics er6sebbnek mu-
tatkozott, mint a {220}. Felteheten vagy
az Al-szubsztrat lemezanyaga volt mds tex-
tarajd, vagy ebben a Ni-P bevonat rétegben
kristalyos fazis is volt, éppen olyan siktavol-
saggal, mint az aluminium {220} sikjaé.

A kés6bb készitett [150,156] mintasoro-
zatokon végzett és részletesebben kiérté-
kelt rontgendiffrakcids vizsgalatok alapjan
megallapitottuk, hogy a legkisebb mennyi-
ségben (~8%) foszfort tartalmazé, cinkdtos
el6kezelés utdn kémiai nikkelezett mintak
bevonataban néhany szazalékos mértékben
kristalyos fazis is jelen volt, mig a nagyobb
(~9,1...9,5%) foszfortartalmdaknal gya-

5. tdbldzat. A négyféle el6kezelés utdn 60 percig nikkelezett mintdkon mért korréziés potencialok és
korr6ziés sebességek enyhén savas (pH=3) vizes Na,S0, oldatban szobahémérsékleten

| Egorr» MV | Jcorrs PA cm? scorrr mV | Jcorrs PA cm
Oxigéntelenitett oldatban AtlevegGzott oldatban
Ni-F/AL -489+31 4,051 -279435 28+14
Ni-F/Zn/Al 415277 3,321 29049 1948
Ni-F/Ni/Al -426+33 2,11 -291+12 84
Ni-F/HF/AL -5148 1,8+0,6 -298+10 84
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korlatilag a mérési hibahatar tartomanyaba
esd, vagyis alig kimutathaté mértékd volt a
Ni-P rétegek kristalyos hanyada.

A kémiai nikkel-foszfor bevonatok sza-
mos alkalmazasi teriiletét tekintve az egyik
legfontosabb jellemzdjiik a kivdlonak tar-
tott korrézidallésaguk tényleges mértéke.
Ebbél a szempontbél éltalaban az amorf
szerkezet(i Ni-P bevonatokat tartjak jobb-
nak. Ez a paraméter ugyanakkor egyaltaldan
nem fiiggetlenithetd az adott korrézids ko-
zeg/kornyezet tulajdonsagaitél, tehat min-
den konkrét esetben sziikséges laboratériu-
mi és/vagy un. kitéti vizsgalatokkal ellen-
Grizni egy-egy [bevonatolt szubsztrat]/
[korréziés kozeg] rendszerre vonatkozd
korrdziés jellemzGket/mutatdkat. Ilyen ird-
nyl vizsgalatokat a kiilonbdzé médon elé-
kezelt mintalemezeken elektrokémiai pola-
rizdciés modszerekkel végeztiink [56, 60].
Kiils6 megjelenésiiket tekintve jellemzGen
a 14a-d abran pasztazé elektronmikroszké-
pos (SEM) képeken lathato feliileti morfolé-
gidval rendelkezé prébalemezek korrézié-
sebességét enyhén savas (pH=3) natrium-
szulfat oldatokban vizsgdltuk az anédos és
a katédos polarizaciés gorbék, valamint az
Rp polarizaciés ellendlldas meghatdrozasa
alapjan. A korréziés potencidlokat és a j,,,
korréziés aramokat az 5. tablazatban fog-
laltuk 6ssze.

Lathatd, hogy az el6kezelés nélkiil nik-
kelezett aluminium, illetve a cinkdtozassal
el6kezelt és mintegy 10...17 pm-es bevo-
natvastagsdgd Ni-P réteggel boritott min-
talemezek korréziésebessége kiilondsen az
atlevegdzott (vagyis oldott oxigént is tar-
talmazd) 3-as pH-jd, vizes Na,S0,4-o0s olda-
tokban volt nagyobb, mint a cementilt nik-
kel filmmel (Ni-P/Ni/Al) atvont, illetve
hipofoszfitos eldkezeléssel (Ni-P/HP/AL)
feliiletkezelt, majd ezen el6kezelések utdn
kémiai nikkelezett mintaké.
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JOHN VAN DEN NIEUWELAAR

Skandinav piaci szereplk a székesfehérvan
aluminiumiparban

A Sapa célja az aluminiumipar Toyotajava valni.

John van den Nieuwelaar a SAPA Profiles Kft. Managing Directora Ma-
gyarorszagon, Ausztriaban, Szlovéniaban €s Horvatorszagban. Gé-
pészmérndki tanulmanyait kovetden, amelyeket az Eindhoven M-
szaki Egyetemen folytatott, az Alcoaban kezdett dolgozni Hollandia-
ban gépészmérndkként, késébb mint mérndkiroda- €s karbantartds-
| vezetd. 1993-ban az Alcoa 50,1%-os tulajdonszerzésekor érkezett a
Kéfem Présmiibe, ugyanilyen beosztasba, majd 1995-ben termelés-
vezetd, 1996-ban gydregységvezetd lett. 1997-t6l 2000-ig az USA-
ban és Olaszorszagban dolgozott, majd 2000-ben marketing €s

értekesitési vezetdve nevezték ki Kozép-Eurdpaba. 2002-t6l djra a gydrtasban dolgozik,
ket holland lizemet vezet, és 2005-t6l visszater az altala masodik hazdjanak nevezett Ma-
gyarorszdgra, az Alcoa Kéfém Présmii Gydregység élére. Mint mondja: ,18 év munka utan
az aluminium présmdivekben még ma is mindennap kihivast latok az aluminium profilok
mind szélesebb kord alkalmazdsaban, és eqyik f6 célom, hogy mindez egyiitt jarjon az
aluminiumfelhasznalds névekedésével Magyarorszagon is”.

Székesfehérvaron tobb mint hatvan éve
sajtolnak aluminiumprofilokat. Az igéretes
mszaki kornyezet és munkakultira volt
az, ami a rendszervaltas utdn, a privatiza-
ci6 idészakdban felkeltette a vilagorias
Alcoa érdeklddését. Az Alcoa altal beveze-
tett korszer(i termelési technoldgidk és val-
lalatvezetési rendszerek biztositottdk,
hogy a cég tovabbra is meghatdrozé eleme
legyen a magyar gazdasdgnak. A globalis
piac és gazdasdg altal teremtett kornyezet
folyamatos viéltoztatdsokra készteti min-
den iparag felelds vezet6it. Ezt példdzza a
norvég Orkla és az amerikai Alcoa lépése,
aminek eredményeként 2007 junius elején
- egy globdlis szervezetben - Sapa AB né-
ven egyesitette az Orkla csoport tulajdona-
ban lévé Sapa (svéd) és az Alcoa lagy 6tvo-
zetl aluminiumprofilokat termel6 egysé-
geit, felismerve, hogy az auté- és acélipar-
ban zajlé folyamatokhoz hasonléan ebben
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